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Abstract (en)
The tension restraint device uses an attachment (12) fitted to the outside of each plug connector (2,4), provided with openings (36) for cable fixing
bands, for tension restraint of the electrical lead and locking devices (30,32) cooperating with locking elements (8) of the module reception frame
(10) and locking elements (6) of the plug connector.

Abstract (de)
Eine Zugentlastungsvorrichtung fiir Modulsysteme mit modularen Steckverbinderteilen, insbesondere Buchsen- und Steckerteilen (2, 4), die mit
Verriegelungselementen (6) in einem Modul-Halterahmen (10) verrastbar sind, mit einem am Steckverbinderteil (2, 4) befestigbaren Aufsatzelement
(12), das eine tiber die duBere Begrenzung des Steckerverbinderteiles (2, 4) hinausragende Grundwandung (14) aufweist, die mit Offnungen (36)
zur Durchfiihrung von Kabel-Befestigungsbandern zur Zugentlastung eines zum Steckverbinderteil fihrbaren elektrischen Leiters versehen ist, wobei
das Aufsatzelement (12) mit Verriegelungsmitteln (30, 32) versehen ist, welche mit entsprechenden Verriegelungsmitteln (8) am Modul-Halterahmen
(10) zusammenwirken, zeichnet sich dadurch aus, daf3 die Verriegelungsmittel (30, 32) des Aufsatzelementes (12) derart ausgebildet sind, daf3 sie
sowohl mit den Verriegelungsmitteln (8) des Modul-Halterahmens (10) als auch mit den Verriegelungselementen (6) des Steckverbinderteiles (2,
4) so zusammenwirken, daf3 das Aufsatzelement (12) und das jeweils zugehorige Steckverbinderteil (2, 4) am Modul-Halterahmen (10) gemeinsam
ver- und entriegelbar sind. <IMAGE>
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